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AAccccuuTTeemmpp  
PPAABB--220000  

FFuullllyy  AAuuttoommaatteedd  PPoosstt  AAppppllyy  BBaakkiinngg  SSyysstteemm  
  
AApppplliiccaattiioonn::  HHiigghhllyy  uunniiffoorrmm  //  pprrooffiillaabbllee  pphhoottoommaasskk  ppoosstt  aappppllyy  bbaakkiinngg  ssyysstteemm 
  
In Brief:  BByy  pprroovviiddiinngg  aa  mmuullttiizzoonnee  hheeaatteerr  aarrrraayy  wwiitthh  TThheerrmmaall  SSiinnkk  ccaappaabbiilliittyy  aa  hhiigghhllyy  ddyynnaammiicc  tthheerrmmaall  
eennvviirroonnmmeenntt  ccaann  bbee  ccrreeaatteedd..  TThhee  ssyysstteemm  ccaann  bbee  pprrooggrraammmmeedd  ttoo  ooffffsseett  tthheerrmmaall  bbuuddggeettiinngg  iissssuueess  wwiitthhiinn  tthhee  
mmaasskk..  TThhee  ssyysstteemm  ccaann  bbee  pprrooggrraammmmeedd  ttoo  pprroovviiddee  aa  hhiigghhllyy  uunniiffoorrmm  tteemmppeerraattuurree  pprrooffiillee  oorr  aa  ggrraaddiieenntt  ttoo  
ccoommppeennssaattee  ffoorr  ootthheerr  pprroocceessss  vvaarriiaabblleess 
 

AccuTemp - 110degC-Heater & 23degC-Cooler
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Features and Benefits 
 

Feature Benefit 
Dynamic Temperature Control • Thermal sink capability improves process control by placing          

constant load on heat array allowing better control/uniformity  
Multizone Design  • Compensate for variations in heating pattern density   

• Increased temperature uniformity 
• Temperature profile capability 

Integrated Cool Plate • Reduced Footprint 
 
 




